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Abstract (en)
The module (18) has electromagnetic amour sleeves (78A, 78B) fixed on an inlet connector (26) and an outlet connector (32), and an
electromagnetic amour case (66) enclosed in a printed circuit board (36). The board is fixed to a base (68) of the case by a fixation unit (70) i.e.
screw. The sleeve and the case are electrically connected to a common reference electric potential via an electrical reference slot of the board. The
sleeve has a lower fixation bracket (86) extended so as to be plated on an upper surface (38) of the board. The connectors are fixed on the board
via the bracket. The fixation unit is made of electrically conductive material.

Abstract (fr)
L'invention concerne un module (18) électronique de conversion de tension électrique qui est destiné à alimenter une source lumineuse (12) qui
comporte : - une carte à circuit imprimé (36) horizontale ; - au moins un connecteur supérieur (26, 32, 50) qui est fixé sur la face supérieure (38) de
la carte à circuit imprimé (36) ; - une chemise (78A, 78B) de blindage électromagnétique qui est fixée sur le connecteur (26, 32, 50) ; caractérisé
en ce que la chemise (78A, 78B) comporte une patte inférieure de fixation (86) qui s'étend horizontalement de manière à être plaquée sur la face
supérieure (38) de la carte à circuit imprimé (36), le connecteur (26, 32, 50) étant fixé sur la carte (36) par l'intermédiaire de la patte de fixation (86).
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